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Niederdruck-SpritzguB3 - das optimale
Verfahren, elektronische Bauteile zu umspritzen!



lhr Partner fur Hotmelt-Moulding

Hotmelt-Moulding ist ein Niederdruck-SpritzquBverfahren.

Es ermaglicht hervorragende Abdichtung und verbesserten

Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten bei gleichzeitig
hoherer Produktivitdt gegeniiber herkbmmlichen Dichtmaterialen,
wie z.B. GieBharzen.

Steckverbindungen und Kontakte
Kontakte und Steckerbriicken werden umspritzt. Das Material wird in Form gebracht,
dient zur Abdichtung des Steckers und Gbernimmt zuverldssig die Zugentlastung.

Leiterplatten und Elektronikbauteile

Der niedrige Einspritzdruck verhindert die Beschddigung empfindlicher elektronischer Bau-
teile und Elemente. Die Vergussmasse schiitzt die Elektronik vor duBeren Einfliissen wie
z.B. Feuchtigkeit, mechanischer Belastung usw. und kann gleichzeitig die Gehausefunktion
ibernehmen.

Sensoren
Sensoren aller Art werden schonend umspritzt, erhalten lhre gewiinschte Form, sind wasser-
dicht und geschitzt.

Kabeltiillen, Zugentlastung und Knickschutz

Kabeltiillen werden direkt dort aufgespritzt, wo sie positioniert sein sollen. Die Vergussmasse
schitzt die Litzen vor Beschadigungen und dient als Zugentlastung und Knickschutz. Ein Ein-
fadeln entfallt.

Kabelabgange und -durchfiihrungen

Kabelabgange wie Y-, X- oder H-Ausfiihrungen konnen mit allen Leitungsarten kostengiins-
tig realisiert werden. Ebenso konnen elektronische Bauteile mit vergossen werden, ohne sie
zu beschadigen.

KALTHOFF ist Ihr kompetenter Hotmelt-Moulding Partner. Wir setzten dieses Verfahren in
vielen unserer Baugruppen und Verkabelungslésungen ein. Ebenso fertigen wir fiir Sie lhr
individuelles Produkt.
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